
Descripción del producto

 

La pasta BEST-solder (Tin) es la mejor opción para reballing IC.
MEJOR marca original,
Calidad verificada                          
                         
Aplicación: se puede utilizar para laptop / computadora / teléfono móvil / electrodomésticos
SMD IC y reparación de BGA IC, herramientas para nivel de chipreparando y línea de
fabricación electrónica. 
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